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＆导言

传热是自然界和工程问题中常见的物理现象.传热是一种复杂现象’物体的传热过程分为3种

基本方式,即传导·对流和辐射.辐射是一种『↓J屯磁波传播热能的过程.辐射传热不仅有能量的转

秽’阀且伴随着能量形式约转化’即热能转变为辐射能,辐射出的辐射能被物体吸收后又转化为

热能·

本章将通过实例介绍「｜ue∩t处靴传热流动模拟的工作步骤. ■
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◆』 学习目标

★掌握边界条件的设定

★掌握传热模型的设定

★掌攘妆质属性约设定
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｜ 慈片捷热分畅
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…卜闻将通过一个电路板上芯片的传热分析案例让读者对ANSγSFl佃en1l9D分析处理传热流动的基

本操作有一个初步的r解。
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｜2.｜.↑案例介绍
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如阁］2ˉl所示, ‖｛l路板的入「｜流逸为（）5m／;,芯片为高温

热源,请用A八§YNFlucnt分析芯片传热情况°
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图l2ˉ1 电路板
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